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배포 2025. 9. 30.(화) 

수요기업-팹리스-파운드리가 LINK되어 
K-온디바이스 AI반도체 생태계 구축 나서
- AI반도체 M.AX 얼라이언스 출범(9.10) 첫 걸음으로 온디바이스 포럼 개최
- 1조원 국책사업 ’26년 착수, ’30년까지 자율차 ･ 스마트가전 ･ 휴머노이드 ･

무인기 등에 탑재될 온디바이스 AI반도체 10개 개발 추진
- 수요-팹리스-파운드리-글로벌 IP기업간 AI반도체 개발 협력 MOU 체결

  산업통상자원부 (장관 김정관, 이하 산업부)는 2030년 제조 AX 최강국 도약을 

위해 출범한 AI반도체 M.AX 얼라이언스 (이하 얼라이언스)의 첫 걸음으로, 

9.30(화), 성남 글로벌 융합센터에서 반도체 수요 · 공급 기업들과 함께 

「K-온디바이스 AI반도체 기술개발 사업*
(이하 프로젝트)」의 성공적 추진을 

위한 포럼을 개최했다.

  * 자동차자율차, 가전스마트가전, 로봇협동로봇 · 휴머노이드 · 무인농기계 로봇, 방산무인기 등 

첨단제품 탑재용 AI반도체 개발·실증 (‘26~’30, 사업비 9,973억원(변동가능), ‘25.8월 예타면제)

  이번 포럼은 자동차, IoT · 가전, 기계 · 로봇, 방산 등 4대 업종 반도체 

수요기업과 국내 AI반도체 팹리스 (설계기업) · 파운드리 (제조기업), 글로벌 IP 

기업(반도체 설계블록 제공기업) 등 150여명의 AI반도체 업계 관계자가 참석

했다. 포럼에서는 딥엑스 · 모빌린트 · 퓨리오사AI 등 AI반도체 팹리스들의 

기술시연과 산업부 주관 프로젝트 추진계획 발표, 프로젝트 성공을 위한 

산업부-수요-팹리스-파운드리-IP 기업간 MOU 체결, 수요기업 · Arm · 삼성 

파운드리의 국내 AI반도체 생태계 기여방안 논의 등이 차례로 진행되었다.

< AI반도체 M.AX 얼라이언스 포럼 개요 >

◇ 시간 / 장소 : ’25.9.30(화) 15:00~17:30 / 성남 글로벌 융합센터 (1층 다목적홀 2)

◇ 주최 / 주관 : 산업부 / 한국반도체산업협회, 한국산업기술기획평가원

◇ 참석자 : 산업부 장관, 반도체 수요기업, 파운드리, 팹리스 등 산·학·연 관계자 150여명

◇ 내용 : AI반도체 팹리스 기술 시연, 프로젝트 추진계획 발표, 프로젝트 성공 위한 
협력 MOU* 체결, 국내 AI반도체 생태계 기여방안 논의 등

  * MOU 내용: 산업부, 업종별 수요기업, 팹리스, 파운드리, 유관기관간 주력 산업분야에서 
사용되는 AI반도체 선도적 개발 및 산업생태계 경쟁력 강화 위한 업계간 협력 강화 노력



프로젝트 추진 배경 및 계획  

  제조 AX 1등 국가 도약을 위해서는 AI 모델 개발도 중요하지만 업종별 

첨단제품 내 AI 구동에 필요한 하드웨어 (HW)인 온디바이스 AI반도체* 기술

개발이 필수적이다. 이에 산업부는 4대 분야 수요기업과 국내 팹리스 기업을 

중심으로 자율주행차, 스마트가전, 휴머노이드, 무인기 등 첨단제품 탑재용

(온디바이스) 국산 AI반도체 개발에 본격 나선다.

  * ①독립기기 탑재, ②서버 연결 없이 자체 AI 연산, ③GPU 대비 저전력· 특화 엣지용 AI반도체

  지난 8월, 4대 업종별 첨단제품 생산에 필요한 맞춤형 AI반도체, AI SW, 

모듈 등을 개발하는 1조원 규모 프로젝트가 예타 면제됨에 따라, 산업부는 

적정성 검토를 거쳐 ’26년에는 수요-팹리스 컨소시엄을 중심으로 사업을 

본격 착수하고, ’28년에는 국산 AI반도체 시제품 출시, ’30년까지 첨단제품에 

탑재될 온디바이스 AI반도체 10개 개발을 추진할 계획이다.

<K-온디바이스 AI반도체 기술개발 사업 범위>

온디바이스
AI반도체
풀스택

수요 맞춤형 온디바이스 AI반도체, AI SW, 모듈, 시제품 등 개발 · 실증
⇩ 탑재

첨단제품
자율주행차 스마트가전 무인기협동로봇 휴머노이드 무인농작업 로봇

추진계획

△ (‘26) 업종별 컨소시엄 구성 및 사업공고 → AI반도체 설계 착수
△ (’27~‘28) AI반도체 시제품 제작 · 검증
△ (’29) AI반도체 기반 첨단제품에 탑재될 모듈 개발
△ (‘30) 자율차 · 휴머노이드 등 국산 AI반도체가 탑재된 첨단 시제품 개발

 AI반도체 M.AX 얼라이언스 운영  

  업종별 수요기업과 반도체 분야 IP 기업 · 팹리스 · 파운드리가 함께 참여

하는 얼라이언스에서는 프로젝트를 기반으로 상호간 연계(LINK)를 강화할 

계획이다. 수요기업은 데이터 공유, 현장실증 지원 등을 통해 사업 성과가 

단순한 AI반도체 개발에서 나아가, 첨단제품 탑재 · 양산에 이를 수 있도록 

지원하고, 글로벌 IP 기업과 국내 파운드리는 프로젝트 참여 컨소시엄이 

시제품을 적기에 합리적인 단가로 양산할 수 있게 지원한다. 산업부는 얼라

이언스 내 AI 팹리스들은 도약을, 파운드리는 고객 확보를, 수요기업들은 

조속한 AI 대전환을 할 수 있도록 동반성장 방안을 지속 모색할 예정이다. 



특히 AI반도체 분야는 다른 업종과의 협력이 중요한 만큼, 프로젝트의 성과

들이 전 업종으로 활용 · 확산될 수 있도록 자율주행차 · AI가전 · 휴머노이드

· AI방산 등 업종별 M.AX 얼라이언스와의 연계도 강화해 나갈 계획이다.

  김정관 산업부 장관은 “AI반도체는 자율차, 휴머노이드 등 첨단제품의 AI 

대전환을 구현하는 혁신엔진이므로 제조 AX의 중요한 축”이라고 언급하며, 

“정부는 K-온디바이스 AI반도체 기술개발 사업을 내년부터 신속히 착수해 

하드웨어 분야의 경쟁력 달성을 반드시 이끌어 낼 것”이라고 밝혔다.

담당 부서
첨단산업정책관

반도체과

책임자 과  장 이규봉 (044-203-4270)

담당자 사무관 전성철 (044-203-4274)



참고 1  『AI반도체 M.AX 얼라이언스 포럼*』 개요

* ‘30년 제조 AX 최강국을 목표로 구성된 M.AX 얼라이언스 內 AI반도체 분과 출범 (9.10)

□ 행사 개요

 ㅇ 일시 : 9.30일(화) 15:00~17:30 (150분)

 ㅇ 장소 : 성남 글로벌 융합센터 1층 다목적홀 2 · 3

 ㅇ 참석 : 산업부 장관, 수요기업* (자동차, IoT·가전, 기계·로봇, 방산 등) 및 
파운드리 · 팹리스**, 글로벌 IP 기업***, 한국반도체산업협회, 
한국팹리스산업협회, 한국산업기술기획평가원 (KEIT) 등 150여명

    * (자동차) 현대차, (IoT·가전) LG전자, (기계·로봇) 두산로보틱스, 대동, LG전자 (방산) 한국항공우주산업 등

   ** 삼성전자, 딥엑스, 모빌린트, 퓨리오사AI, 넥스트칩, 텔레칩스, 하이퍼엑셀, 보스반도체, 

아이닉스, 유엑스팩토리, 에임퓨처 등 

  *** ARM Korea, Synopsys Korea, Cadence Korea 등

 ㅇ 주최 / 주관 : 산업부 / 한국반도체산업협회, 한국산업기술기획평가원

□ 세부 일정

시   간 내   용 비고

1부

15:00~15:30 (30‘)  ‣ AI반도체 얼라이언스 기업 사전 간담회 1층 다목적홀3

15:30~15:40 (10‘)  ‣ AI반도체 팹리스 기술 시연 1층 로비

15:40~15:45 (05‘)  ‣ 내빈소개 및 K-온디바이스 프로젝트 영상 시청 1층 다목적홀2

15:45~15:50 (05‘)  ‣ 모두 발언 산업부

15:50~16:10 (20‘)  ‣ K-온디바이스 AI반도체 기술개발 프로젝트 추진계획 발표 얼라이언스
위원장 등

16:10~16:15 (05‘)  ‣ 대표 기업간 업무협약서 서명 및 기념촬영

2부
16:20~16:40 (20‘)  ‣ 국내 AI반도체 생태계 기여방안 발표 Arm,

 삼성전자

16:40~17:30 (50‘)  ‣ AI반도체 팹리스 제품 소개 · 기술내용 발표 AI반도체
팹리스



참고 2  K-온디바이스 AI반도체 기술개발 프로젝트 개요

□ 추진배경 및 필요성

 ㅇ (배경) 제조업 內 AI 확산으로, 제품에서 ①보안성이 높고, ②실시간 
연산이 가능한 경량화된 형태의 온디바이스 AI반도체* 수요 확대

    * 온디바이스 AI 반도체 시장: (‘24) $173억 → (’30) $1,033억 (출처: Marekt us, ‘24.8)

 ㅇ (필요성) 글로벌 통상 위기와 기업들의 외산 반도체 의존이 심화되는 
상황 속, 주력산업의 AI 대전환에 필요한 국산 AI반도체 개발 필요

 ㅇ (추진경과) 기술 수요조사(’25.1~2) → 업계 중심 기술분과 구성 및 상세
기획 (’25.3~5) → 수요기업 등과 프로젝트 협력 MOU 체결 (’25.5) → 
관계부처 협의(’25.6~7) → 국무회의 심의 (’25.8.18) → 예타면제 결정 (’25.8.22)

□ 주요 내용

 ㅇ (목표) 업종별 반도체 수요-공급기업 협력 기반 K-온디바이스 AI 
생태계 구축으로 주력산업 제품 첨단화 및 국내 팹리스 역량 강화

 ㅇ (개발내용) 국산 AI반도체 기반 첨단제품 출시 위해 자동차, 가전, 
로봇, 방산 수요기업 중심 국내 팹리스와 AI반도체 풀스택 공동개발

<K-온디바이스 AI 반도체 기술개발 사업 범위>

온디바이스
AI반도체
풀스택

수요 맞춤형 온디바이스 AI 반도체, AI SW, 모듈, 시제품 등 개발
⇩ 탑재

첨단제품

자율주행차 스마트가전 협동로봇 휴머노이드 무인농작업 로봇 무인기

 ㅇ (소요예산) 총사업비 9,973억원 (국비 : 6,891.5억원, 민간 3,081.5억원)

 ㅇ (사업기간) 2026 ~ 2030년

   ※ 단, 국가재정법에 따라 사업계획 적정성 검토 과정에서 효율적 대안을 검토

하게 되므로 최종 총사업비, 사업기간, 내역, 과제 등은 변경될 수 있음



참고 3  K-온디바이스 AI 반도체 기술개발 프로젝트 인포그래픽


